
中国国际高新技术成果交易会未来科技峰会

中国国际高新技术成果交易会（简称“高交会”）由商务部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、国家知识产权局、中国科学院和深圳市人民政府共同举办，至今已在深圳连续成功举办了24届，是中国高新技术领域对外开放的重要窗口和高新技术成果产业化的重要平台。第二十五届高交会将于2023年11月15-19 日在中国深圳隆重举行。
[bookmark: _GoBack]   “中国高新技术论坛”作为高交会的重要组成部分将于 2023 年 11月 15-17 日举办，“未来科技交流会”作为其平行的高端品牌会议将于11月15日举办，我们诚挚地邀请您参加本届高交会“未来科技峰会”，衷心地感谢您对高交会的支持与关注。

日程安排
	11 月 15 日	13:30-14:00

	南京浦口高新区投资环境推介会

	致辞嘉宾：
· 南京浦口高新区领导投资环境推介：
· 南京浦口高新区领导
意向企业签约仪式：

	11 月 15 日	14:05-16:30

	主题演讲：AIGC 技术的应用与未来发展趋势

	主要议题：
· AIGC 技术的应用与未来发展趋势
· 在 AIGC 的助力下,元宇宙有哪些新的爆发点？
· 大规模语言模语：技术、能力与数据安全应用
· 人工智能、大数据、云计算、区块链等技术创新和产业发展
· 工业互联网与企业数字化转型
· 碳中和愿景与企业绿色发展
演讲嘉宾：
· 田日辉	联想新视界 CTO、联想集团前副总裁及首席研究员
· 雷文成	深圳市思泉软件有限公司创始人、总经理
· 汪	淇	星徽联（上海）数据科技有限公司总经理
· 杨一帆	星环科技副总裁兼人工智能产品线总经理

	11 月 15 日	16:30-17:30

	
圆桌对话：科技赋能产业 创新引领未来

	对话嘉宾：
· 南京浦口高新区领导
· 郑	赟	罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁
· 雷	涛	天云大数据 CEO
· 杨志明	深思考人工智能机器人创始人兼 CEO
· 蒋佳霖	兴业证券董事总经理、计算机行业首席分析师	 


会议主题：科技赋能未来
会议时间：2023 年 11 月 15 日 13:30-17:30	
地点：深圳会展中心（福田） 
请有意参会的企业，填写下方报名回执，并将回执表电子档发送邮件至：train@hi-tech.org.cn；
 

联系人：李老师 联系电话：0755-83699443 
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申请发言
	 
发言题目：


（如多人参会，需填写多份，本表复印有效）  
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